
O-Leading에 오신 것을 환영합니다
우리는 10 년 이상의 경험을 가진 전문 PCB 제조업체입니다. 제품 범위 - 싱글, 이중 측면, 다층 PCB, 유연한 PCB 및 MCPCB.We는 48-96 일하는 HRS 생산
시간에 4-8 평점에서 4-8 평점에서 빠른 프로토 타입 서비스를 제공 할 수 있습니다.

구리 플레이트 구멍 최소 .025 AVG, .020 min .. 구멍이 연결되지 않을 수 있습니다.

무색 투명한 거품 필름, 25 개 / 가방 팩, 측면에 건조제를 넣고, 습도 표시기 카드를 윗면에 넣습니다.

제품 설명
빠른 세부 사항

원산지 Guang Dong, China (본토) 상표명 o-leading.
기본 재료 FR-4, 알루미늄 구리 두께 0.5oz-5oz.
최소. 구멍 크기 0.2mm. 최소. 선폭 0.2mm.
표면 마무리 침수 금, OSP, 무연 무료 HASL. 가격 $ 0.1- $ 10.
적용 가능 LED, 휴대 전화, 에어컨, 세탁기 캐릭터 산업용 제어 PCB
인증서 ISO9001, UL, RoHS, SGS. Q / CTN. 10pcs-100pcs.
무게 0.01kg -5kg. MOQ 10pcs.
모델 번호 전원 은행 PCB 어셈블리 PCBA 제조 업체 보드 두께 0.1-5mm.
색깔 블루, 레드, 그린, 블랙 최소. 라인 간격 0.2mm.
desigh 유형 고객 요구 사항 크기 0.01m3-10m3.

포장 및 배송
포장 세부 사항 : 16 년 전문 OEM PCB 보드 제조업체

납품 세부 사항 : 7-12 일

중국 경질 유연한 PCB 제조 업체

안건 2014 년 2015 ~ 2016. 2017 ~ 2018.
음량 견본 음량 견본 음량 견본

레이어 수 32. 42. 38. 44. 42. 48.
최소 선 / 공간 (μm) 50/50. 40/45. 40/45. 40/40. 35/40. 35/35.
Min Drill Hole.
직경 (mm) 0.15. 0.10. 0.15. 0.10. 0.15. 0.10.

종횡비
해결책의 14 : 1. 16 : 1. 16 : 1. 18 : 1. 18 : 1. 20 : 1.

N + C + N. 4 + C + 4.5 + C + 5.5 + C + 5.6 + C + 6.5 + C + 5.6 + C + 6.
모든 레이어 상호 연결 5 + 2 + 5. 6 + 2 + 6. 5 + 2 + 5. 6 + 2 + 6. 5 + 2 + 5. 6 + 2 + 6.
플레이트 필링 비아 예 - 예 - 예 -
최소. 코어 두께 (구리 제외) (μm)50 40. 40. 30. 40. 30.
최소. 레이저 드릴 직경 (μm) 75. 65. 65. 50 50 40.
uried on
구멍 / 누적 된 비아 예 - 예 - 예 -

재료 FR4, Megtron, Nelco, Rogers, 중공 구리 등
내장 커패시터 PCB. 예 - 예 - 예 -

http://www.o-leading.com/news/Circuit-board-manufacturing-china-Pcb-design-company.html


표면 공정
무연 HASL, ENIG, OSP, 침수 실버, 침수 주석,
플래시 골드, 골드 손가락 도금, 선택적 하드 골드 도금,
껍질 벗을 수없는 솔더 마스크, 탄소 잉크



우리 팀





인증





포장 및 배송
포장 세부 사항 16 년 전문 OEM PCB 보드 제조업체
배달 세부 사항 7-12 일

자주하는 질문
1. O-Leading은 어떻게 품질을 보장합니까?
우리의 고품질 기준은 다음과 함께 달성됩니다.
1.The 프로세스는 ISO 9001 : 2008 표준에서 엄격하게 통제됩니다.
2. 생산 공정을 관리하는 데 소프트웨어의 텍스를 사용하는 것
3. 아트리지 테스트 장비 및 도구. 예를 들어, 플라잉 프로브, X 선 검사, AOI (자동 광학 검사관) 및 ICT (인 - 회로 테스트).
실패 사례 분석 과정을 가진 4.Dedicated 품질 보증 팀
5. 연속적인 직원 교육 및 교육

2. O-Leading은 어떻게 경쟁력을 유지합니까?
지난 10 년 동안, 많은 원자재 (예 : 구리, 화학 물질)의 가격은 두 배로 두 배로 늘어났습니다. 중국 통화 RMB는 미국 달러 이상 31 %를 인정했다. 그리고 우리의 노동
비용도 크게 증가했습니다. 그러나 O-Leading은 우리의 가격 책정을 계속 지켰습니다. 이것은 전적으로 비용 절감, 폐기물을 피하고 효율성을 향상시키는 데 전적으로 소유
하고 있습니다. 우리의 가격은 동일한 품질 수준에서 업계에서 매우 경쟁력이 있습니다.
우리는 고객과의 상생 파트너십을 믿습니다. 우리의 파트너십은 비용과 품질에 가장자리를 제공 할 수 있다면 상호 이익이 될 것입니다.

3. 어떤 종류의 보드가 프로세스를 선도 할 수 있습니까?
일반적인 FR4, High-TG 및 할로겐 프리 보드, 로저스, Arlon, Telfon, 알루미늄 / 구리 기반 보드, PI 등

4. PCB 생산에 필요한 데이터는 무엇입니까?
Gerber 274-X 형식으로 데이터를 제공하는 것이 가장 좋습니다. 또한 CAM350, CAD, Protel 99SE, Pads, DXP ​​및 Eagle을 처리 할 수도



있습니다.

5. 다중 레이어 PCB의 전형적인 프로세스 흐름은 무엇입니까?
재료 절단 → 내부 드라이 필름 → 내부 에칭 → 내부 AOI → 멀티 본드 → 레이어 스택 → 드릴링 → PTH → 패널 도금 → 외부 건식 필름 → 패턴 도금 → 외부
에칭 → 외부 AOI → 솔더 마스크 → 구성 요소 마크 → 표면 마감→ 라우팅 → E / T → 시각적 검사.


